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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S1-MiBM-KWTLiP-506

Nazwa przedmiotu

Plazmowe Technologie Przemystowe

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim

Plasma Industrial Technologies

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-

zmowe

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-

teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inz. Wojciech Zérawski, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 5

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 4

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

L e 0 5 | 1




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 Ma W|_edze Zwigzang z budow_a plazmotronéw, ich ob- MiBM1 W15
. stugg i bezpiecznym uzytkowaniem. -
Wiedza Ma wiedze na temat obrébki materiatow przy wykorzy-
W02 wiedzg na te Przy WYKOrzy=|  miem1_w20
staniu technologii plazmowych. —
UoL Potrafl_ opracowac dokumentaqe dqtyc;ch reahz_aCJl MiBM1 U04
zadania inzynierskiego w zakresie obrobki plazmowe;. -
Potrafi zaprojektowa¢ prosty proces technologiczny w
Umiejetnosci UO02 |zakresie obrobki plazmowej, dobra¢ parametry pracy MiBM1_U08
urzadzenia.
uo3 Potrafi fjoprac odpowgadme mate.rllaiy inzynierskie, dla MiBM1_U14
zapewnienia poprawnej eksploatacji maszyny.
Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego doskonale-
Kompetencje KO1 nla_(studla II'i Il stopnia, stud!a podyplomoyye, kursy), MIBM1 KO1
spoteczne majgcego na celu podnoszenie kompetencji zawodo- -
wych, osobistych i spotecznych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wyktad

Plazma — definicja, skfad. Wystepowanie, wtasciwosci i rodzaje plazmy. Podstawy
fizyki plazmy. Budowa plazmotronéw. Klasyfikacja plazmotronéw. Dziedziny i zakres
wykorzystania plazmy w technice. Technologia ciecia plazmowego. Spawanie pla-
zmowe — charakterystyka metody. Technologia spawania plazmowego. Napawanie
plazmowe - materialy, wtasnosci powtok, zastosowania. Natryskiwanie plazmowe.
Wiasnosci powtok natryskanych cieplnie i stosowane materiaty. Zastosowania natry-
skiwania cieplnego. Urzadzenia i materiaty dodatkowe stosowane przy zastosowaniu
plazmy (piaskarki, manipulatory, roboty), Zasady BHP oraz sprzet ochronny przy
pracy z urzadzeniami plazmowymi.

laboratorium

Wprowadzenie i szkolenie BHP. Wptyw parametréow obrébki strumieniowo-Sciernej na
strukture geometryczng powierzchni (SGP). Analiza jakoSciowa i ekonomiczna ciecia
plazmowego oraz ciecia laserowego. Wptyw parametréow na jakos$é ciecia plazma
powietrzng. Wyznaczenie sprawnosci osadzania materialu powlokowego w funkcji
odlegtosci natryskiwania w procesie natryskiwania naddzwiekowego. Analiza wptywu
parametréw natryskiwana plazmowego na zuzycie Scierne powiok Cr203. Zjawiska
zachodzace w mikrostrukturze powtok natry$nietych plazmowo po obrébce laserowe;j.

projekt

Realizacja zadanego projektu z zakresu prowadzonego wyktadu.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczyc x)

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin

pisemny Inne

Kolokwium Projekt Sprawozdanie

wo1

w02

uo1

uo2

uo3

K01




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

niowego w formie testu pisemnego na koniec zaje¢.

Forma . . . . .
. e Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium zalicze-
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium | zaliczenie z oceng

Obecnosé¢ na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z zaje¢ laboratoryjnych.

projekt zaliczenie z oceng

Obecnosé¢ na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z projektu.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
W C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
30 15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 66 h
" | akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2,6 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 1.4 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte-
7. 50 h
rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. o 2,0 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 100 h
10, Punkty ECTS za n.lodu.l N 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
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